ETICS na styku panelov Rozhranie dvoch ETICS systémov
lTSiacich sa len druhom tepelnej izolacie (MW/XPS)
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Osadenle narozného profilu s okapni¢kou
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/ ] stavebnd konstrukcia
I . lepiaca hmota
o tepelné izolagné dosky (XPS/MW)
o stlerkovd hmota s vyztuzou

. polyuretdnovd pena
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rozhranie dvoch druhov tepelnej izolacie

e . hdroznd lista s okapniZkou

[ . vonka jSie slvrstvie ETICS (vratane sklenej
o sietoviny)

9. pridavha sklenend sietovina
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